
2019年5月1日現在

(Special Mission Projects)
半導体調査統計

専門委員会
(Semiconductor Research&Statistics sub-committee)

FPD調査統計
専門委員会

(FPD Research&Statistics sub-committ
広報

専門委員会
(Public Relations sub-committee)

貿易
専門委員会

(Trade sub-committee)

ウェーハプロセス
専門委員会

(Front-End Process sub-committee)
リソグラフィ 
専門委員会

(Lithography sub-committee)
(Technology Committee) 検査

専門委員会
(Test sub-committee)

装置制御技術  
専門委員会

(System Control technologies sub-committee)

サービス
専門委員会

(Service sub-committee)

安全・サポート 安全
部会 専門委員会

(Safety&Support Committee) (Safety sub-committee)

安全教育
専門委員会

(Safety Training sub-committee)

環境情報
専門委員会

(Environment Information sub-committee)

(Environment Committee) エネルギー効率利用
専門委員会

(Energy Effective Utilization sub-committee)

(Administration Department)

(Public Relations Department)

(Technology Department)

(EHS Department)

理　事　会
(Board of
Directors)

幹
部
会

会長

環境・サポート部

事　務　局

特別プロジェクト

理　事

監　事

環境部会

運営委員会
(Steering
Committee)

技術部会

一般社団法人　日本半導体製造装置協会　組織図

副会長

専務理事

常任理事

広報部 

総務部

技術部

総　　会
(General

Assembly)


